Individueller Studienplan - Vertiefungsfach Mikrosystemtechnik

Name: .o VOorname: .....ccovieviciiiieiienii i eneeneeanne
MatriKel-Nr.: oo e E-Mail: ...
Pflichtfach Allgemeine Mechatronik LP
Modul Numerische Methoden Numerische Methoden 5
?r/lc?r?illil Messtechnik in der Mecha- Messtechnik in der Mechatronik 5
Modul Technische Mechanik (Eine 5/6
Veranstaltung der Auswabhlliste s.u.)
Modul Produktentstehung- Ent- Methoden und Prozesse der PGE Produktge- 6
wicklungsmethodik nerationsentwicklung
Modul Werkstoffe (Eine Veranstal- 5
tung der Auswabhlliste s.u.)
Modul Regelung linearer Mehrgro- Regelung linearer MehrgréRensysteme 6
Bensysteme

Summe: 32
Wahlveranstaltungen im Modul Technische Mechanik LP
Einflhrung in die Mehrkorperdynamik 5
Technische Mechanik 4 5
Mathematische Methoden der Kontinuumsmechanik (MMKM) 4+2
Wahlveranstaltungen im Modul Werkstoffe LP
Systematische Werkstoffauswahl*
Bauelemente der Elektrotechnik 6
Faserverstarkte Kunststoffe — Polymere, Fasern, Halbzeuge, Verar- 5
beitung
* Vorkenntnisse in den Grundlagen der Werkstoffkunde erforderlich.
Vertiefungsfach Mikrosystemtechnik — Pflichtmodule LP
BioMEMS - Mikrosystemtechnik fir Life-Science und Medizin | 4
Grundlagen der Mikrosystemtechnik | 4
Grundlagen der Mikrosystemtechnik I 4
Mikroaktorik 4
Sensoren 3
Praktikum System-on-Chip 6
Praktikum zu Grundlagen der Mikrosystemtechnik 4
Seamless Engineering 9
Erganzungsmodule (die gewahlten Veranstaltungen sind anzukreuzen.):
[0 Aktoren und Sensoren in der Nanotechnik 4 LP 4
O Aktuelle Themen der BioMEMS 4
[0 BioMEMS - Mikrosystemtechnik fiir Life-Science und Medizin Il 4

-1- 04/2023




BioMEMS - Mikrosystemtechnik fir Life-Science und Medizin 111

BioMEMS - Mikrosystemtechnik fir Life-Science und Medizin 1V

BioMEMS - Mikrofluidische Chipsysteme V

Fertigungsprozesse der Mikrosystemtechnik

Informationsverarbeitung in Sensornetzwerken

Integrierte Systeme und Schaltungen

Mechanik von Mikrosystemen

Microenergy Technologies

Mikrosystem Simulation

Mikrosystemtechnik

Seminar Eingebettete Systeme

Seminar Uber Quantentechnologische Detektoren und Sensoren

O[O0 oo |o|o|o|o|o|ojoo

Systemintegration in der Mikro- und Nanotechnik

rlPhr|lOW|lOW|W ||| dDllO|D|B]D|P+

] Systemintegration in der Mikro- und Nanotechnik 2

Durch die Ergdnzungsmodule muss die erforderliche Mindestzahl von 35 Leistungspunkten im Vertiefungsfach
erreicht werden.

Interdisziplindres Fach (Veranstaltungen aus dem gesamten Angebot fuir Masterstudien- LP
géange der Fakultaten Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau oder Informatik,
auch wenn nicht im Modulhandbuch aufgefuhrt. Max. ein Praktikum in diesem Fach)

17
Uberfachliche Qualifikationen (Schliisselqualifikationen) LP
Das Arbeitsfeld des Ingenieurs 2

6
Zusatzfacher max. 30 LP LP

Summe:

Dieser Individuelle Studienplan entspricht den Vorschriften.

(Vorsitzender des MPA-MIT) (Modellberater/in) (Studierendefr)
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